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摘要(译)

本发明提供一种OLED薄膜封装结构，其封装方法及其显示装置。该封装
结构包括：基底; OLED器件，设置在基底上;和覆盖OLED器件的第一钝
化层;其中，第一钝化层远离OLED器件的表面包括至少一个减薄区域，
减薄区域的厚度薄于第一钝化层的厚度。因此，本公开可以增强柔性
OLED器件封装部分的弯曲性能。
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